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LAS FACULTADES DE INGENIERIA DE LA ANAHUAC MEXICO
Y QUERETARO SEGUIMOS UNIDAS EN ESTE PROYECTO EDITORIAL

AGILE

Si eres de aquellos a quienes les apasiona

la tecnologia y de igual manera tienes M
experiencia y conocimiento en Java, Linux,

SQL, POO, algebra lineal y SBN, ino pierdas

esta oportunidad! La firma de software f ~ ARE YOU LOGKING
personalizado y transformacién digital I el -

AgileThought busca talento como el tuyo.
Para conocer mas informacién sobre la

vacante envia un correo a adrieli.gracida@ A LR it Ao s’
agilethought.com o bien, empieza por llenar .....-m.::':::m...m
el siguiente formulario con tus datos: ket e g g onim
https://forms.gle/iJgjJLCxQXcOWmM7SA AgileThought

Doctores investigadores de la Facultad
de Ingenieria, que actian como Editores
invitados, extienden una invitacion

a todos los investigadores de areas
ingenieriles a contribuir en el nUmero
especial “Avances en semiconductores
organicos y nuevas aplicaciones” de

la revista Micromachines, MDPI. Este
evento contara con la presencia de
nuestra coordinadora del Centro de
Innovacion Tecnoldgica Andhuac, la Dra.

O, Mana 1 oma Snchers Vmpara, D, Goom B o sl oy
i Marfa Elena Sanchez-Vergara, asf como

también con la presencia del Dr. Leon
Hamui Balas, coordinador de Ingenieria
Mecatronica.

Mas informacion: https://www.mdpi.
com/journal/micromachines/special
issues/Organic_Semiconductor
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FECHAS EGEL SEMESTRE AGOSTO - DICIEMBRE 2021

CAMPUS NORTE
Fecha de examen: de lunes 18 a jueves 21 de octubre

Registro individual de alumnos: del martes 31 de agosto al martes
21 de septiembre (sin prérroga)

Recepcion de resultados: 25 de noviembre — 10 de enero 2021
para ARQ

CAMPUS SUR
Fecha de examen: de lunes 25 a martes 26 de octubre

Registro individual de alumnos: del martes 31 de agosto al martes
21 de septiembre (sin prorroga)

Recepcion de resultados: 25 de noviembre — 10 de enero 2021
para ARQ

¢TE GUSTARIA FORMAR PARTE DE LA TRANSFORMACION
DIGITAL DE LIVERPOOL?

Esta nueva vacante puede ser de tu interés.

Contacto:
Enrique M. Grihan Gutiérrez
emgrinang@liverpool.com.mx

Jorge Fregoso Arzola

Becario jfregosoa@liverpool.com.mx
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iNO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!

El corporativo de Walmart busca un perfil de ingenieria para
una subgerencia especializada en analisis de operaciones
ejecutivas. Conoce los requisitos y el medio de contacto en la
siguiente imagen:

Subgerencia — Engineering & Automations

®
=L#ngin

¢CANSAD@ DE NO
ENCONTRAR UN PODCAST
QUE SE ADECUE A TUS
INTERESES EN EL AMBITO
INGENIERIL?

Sabemos de esta necesidad y por
ello, el equipo de +Ciencia junto con
Ain tech, se encuentran grabando
episodios sobre los Ultimos eventos,
invenciones, noticias, curiosidades,
debates y méas en un podcast

juvenil que seguramente atrapara tu
atencion e interés por la ciencia.
Enlace: www.linktr.ee/mas_ciencia
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¢TE PERDISTE DE ALGUNA EDICION DE NUESTRA
REVISTA?

iNo te preocupes! En el siguiente enlace puedes consultar todas las
ediciones que el Comité Editorial de la revista +Ciencia ha elaborado
para nuestra comunidad:
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/ingenieria/
MasCienciA
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